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(54) Zpasob Gpravy povrchu otvor( desek ploény"'ch dréatovych spojii

k pokoveni

Zplsob umoZnuje tGpravu povrchu otvorl
desek plo#nych dratovych spojd k pokovent,
kde vnit¥ni{ vodivy motiv je zcela nebo
&4stedn& vytvofen z drétovych vodi&ld, opa-
t¥enych polyimidovou nebo polyimidesterovou
izolaci{ a nosny skelet desky je z vrstvené-
né dielektrika, nap¥iklad na bdzi epoxy-
kau&ukovéhn kompozitu. Oprava povrchu otvo-
rd se provaddi tak, Ze izolace drdtovych
vodi&lh je v t&sném okoli jejich vydsténi
do otvort chemicky odbourdvdna na ve vodé
rozpustné fragmenty pisobenim reaktivniho
&inidla na bAzi vodného roztoku hydrazinu
o koncentraci v rozmezi 38 af 64 % pfi
teplot& v rozmezi 20 aZ 80 ©°C po dobu
1 a% 15 minut. ZpGsobu lze vyuZit tam,
kde je nutné zajistit kvalitni vodivé
propojeni drdtovych vodi&i desek plosnych
drétovych spojl s pokovenymi otvory.
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Vyndlez se tyk& zplsobu Gpravy povrchu otvorl desek plo3nych drdtovych spoji k poko-
veni, kde vnit¥ni vodivy motiv je Upln& nebo %4ste&n& vytvofen z drétovych vodild opatfenych
polyimidovou nebo polyimidesterovou izolaci a nosny skelet desky je z vrstveného dielektrika
nap¥fiklad na b&zi sklolamindtu, pfiemZ dridtové vodi&e jsou uloZeny v dielektriku na bdzi
epoxykaudukového kompozitu.

Mezi mont&inf{mi propojovacimi technologiemi v elektronice se za&in4d stéle vice uplathovat
technologie plo$nych drdtovych spoji, kterd byla plivodné vyvinuta pod oznaenim "multiwire"
podle U.S. patentu &. 3 646 572. Tato technologie je vhodni zejména pro realizaci zdsuvnych
a propojovacich desek. U vysledné desky plo¥ného dritového spoje je signdlni propojovaci
motiv vytvofen z dr&tovych vodi&l opat¥enych polyimidovou nebo polyimidesterovou izolac{,
ptidem? z&kladni deska je z vrstveného dielektrika, nap¥fklad na bdzi sklolamindtu, jehoZ
povrch miZfe byti pldtovdn Cu-folif pro vytvofeni rozvodu napdjeni a zemé.

Spojeni mezi termindlnimi body a vodivym motivem vytvofenym v desce plosného drdtového
spoje je dosaZeno pokovenim soufadnicovd vyvrtanych otvord a to bud selektivnim chemickym
pom&d&nim nebo kombinac{ chemického pom&d&ni, fotocesty, selektivniho galvanického pom&d&ni
s nAdslednym galvanickym pocinovénim a selektivniho lepténi. Pro dosaZeni kvalitniho napojent
izolovanych vodi&d dstfcich do otvorld vyvrtanych v desce plodného dritového spoje je zapotfe-
bf odstranit jejich izolaci v t&sném okolf jejich vydst&ni. Tim dojde nejen k &elnimu napo-
jen{ vodi&l do pokoveni otvorl, nybri jsou tyto fixovdny do metalizace i po svém obvodu,
ktery byl zbaven izolace. Dosud se k tomuto tG&elu vyuZivalo vyhradné& C4ste&né rozpustnosti
izolace drétovych vodi&l v n&kterych rozpoust&dlech, viz publikace W. L. Underkofler; IBM
Technical Disclosure Bulletin, ro&nik 23, &fslo 62, rok 1980; Etchbock of Insulation on
Wires in Multiwire Board".

Nevyhodou tohoto zpidsobu je velkd spot¥eba rozpoust&dla, ndroky na jeho regeneraci
a vyb&r izolace dritovych vodi&d je limitovdn rozpustnostl v nich. Tento nedostatek je odstra-
nén zplsobem upravy povrchu otvord desek plodnych drdtovych spoju k pokoveni vyndlezu, jeho%
podstatou je, %e izolace dr4tovych vodidd je v t&sném okoli jejich vydst&n{ do otvord chemicky
odbouridvdna na ve vod& rozpustné fragmenty pisobenim reaktivnfho &inidla na b&zi vodniho
roztoku hydrazinu o koncentraci v rozmezi 28 aZ 64 % pfi teploté& v rozmezi 20 aZ 80 °c po
dobu 1 a% 15 minut. ‘

Podstatou vyndlezu dile je, %e reaktivni &inidlo obsahuje pffdavek hydroxidil alkalickgch
kovi, nap¥fklad hydroxidu draselného, hydroxidu sodného v mnoZstvi aZ 50 %. Rovn&%Z podstatou
vyndlezu je, ¥e reaktivni Zinidlo obsahuje p¥idavek organickych amind, p¥ipadn& jejich solf
nebo hydroxidl, nap¥fklad etylendiamin, tetrametylamonium hydroxid v mnoZstvi aZ 50 %.

. .
Zaroven podstatou vyndlezu je, Ze plsoben{ reaktivniho &inidla se nésledn& kombinuje

. s pisobenim oxidadnfho &inidla na bdzi vodnfho roztoku kysli&niku chromového nebo manganistanu

draselného s dobou pfisobeni 1 a% 15 minut p¥i teplot& v rozmezi 20 a% 80 c.

Kvalitn&j${ dpravy povrchu otvorl k pokoveni, zejména s ohledem na odstran&ni premazi
nataveni kompozice diélektrika, p¥ipadn& vzniklych p¥i vrtdni na &elnich plochdch vodidd
Gsticich do otvorl, se dosdhne, kdy%Z je plisobenf vy3e uvedeného reaktivniho &inidla, je
povrch otvord ploinych drétovych spojld ur&enych k pokoveni vystaven plisobeni druhého reaktiv-
niho &inidla, pracujiciho na bdzi oxida&niho odbourivéni polyimidesterové izolace a epoxy-
-kaudukového vrstveného dielektrika v otvoru desky plo¥ného drétového spoje, napiiklad
roztok kysli&nfiku chromového, manganistanu draselného Ve vodé&.

Tento postup zaji¥tuje navic v jedné operaci spolehlivé odstran&ni izolace vodi¥u
i p¥ipadn& vzniklych p¥emazl nastavené kompozice p¥i vrténf na Zelnich plochdch vodid&t.
Tim je vytvo¥en vhodny reliéf otvorl, ktery zaji¥fuje v ndsledném pokoveni z hlediska tepeln¥
_mechanick§ch vlastnost{ zvySen{ kvality napojeni vodi& - otvor.
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Dédle uvedené p¥iklady dokreslujf zplusob lpravy otvori k pokoveni{ u desek ploZnych
drétovych spojl podle vyndlezu, anif by ho omezovaly.

P¥i{klad 1

Polotovar desky plo3ného drdtového spoje s vyvrtanymi otvory byl exponovén ve vané
s reaktivnim &inidlem o sloZeni 64% vodny roztok hydrazinu p¥i teploté& 50 °c po dobu 10 minut,
za soudasného intenzivniho pohybu zajiSfujiciho proud&ni &inidla otvory. Po oplachu ve vodé&
byl povrch otvorl vhodny k pokovenf dle b&Znych postupld, p¥i dosa%eni kvalitnfiho napojeni
vnit¥niho vodivého motivu desky do metalizace otvoru.

P¥{iklad 2

Obdobného &inku jako v pf¥fkladu 1 bylo dosaZeno expozici v reaktivnim &inidle o sloZeni
38% vodny roztok hydrazinu p¥i teploté 80° po dobu 15 minut.

P¥f{fklad 3

Obdobného W&inku jako v pfikladu 1 bylo dosaZeno expozici v reaktivnim &¢inidle o slofeni
51% vodny roztok hadrazinu s pfidavkem 38% hydroxidu draselného p¥i teploté& 30° po dobu
5 minut.

P¥{L{klad 4

Obdobného W&inku jako v p¥ikladu 1 bylo dosaZeno expozici v reaktivnim &inidle o sloZeni
51% vodny roztok hydrazinu s p¥idavkem 10% etylendiaminu pfi teploté 65 %¢ po dobu 7 minut.

P¥{klad 5

Polotovary desek pfipravené podle p¥ikladu 1 aZ 4 byly pfed pokovenim podrobeny expozici
v oxida&nim &inidle na b&zi vodného roztoku kysli&niku chromového o sloZenf{ 750 g Cr03/1 pfi
teplot& 30 °c po dobu 5 minut a ddle neutralizovdny v ldzni obsahujici okyseleny vodny roztok
sifi&itanu sodného.

PEf{klad 6

Polotovary desek pfipravené podle p¥fkladu 1 aZ 4 byly p¥ed pokovenim podrobeny expozici
v oxida&nim &inidle na bdzi alkalického vodného roztoku manganistanu draselného o sloZeni
200 g KMnO4/1, 100 g NaOH/1 p¥i teplot& 50 °c po dobu 5 minut a ddle neutralizovdny v lézni
obsahujic{ nasyceny vodny roztok kyseliny &tavelové. Po dokonalém prito®ném oplachu byl
povrch otvord vhodny k pokovenif, p¥i dosaZen{ kvalitnfho napojeni vnit¥nif vodi& - otvor v po-
koveném otvoru desky plo3ného dritového spoje.

Opravu povrchu otvorld podle vyndlezu lze s vyhodou vyuZivati vZude tam, kde je nutno
zajistit kvalitni vodivé propojeni dritovych vodi&d desek plo3nych drédtovych spojl s pokove-
nyni otvory.
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PREDMET VYNALEZU

1. zplisob Gpravy povrchu otvorll desek plosSnych drétovych spoji k pokoveni, v nichz
vnit#ni vodivy motiv je dpln& nebo &4stelnd vytvo¥en z drdtovych vodill opatfenych polyimido-
vou nebo polyimidesterovou izolacf, kdy nosny skelet desky je vrstvené dielektrikum nap¥iklad
na bdzi polymerniho pojiva se sklotextilni vyztuZ{ zahrnujic{ selektivn{ odstran&ni izolace
dritovych vodidd v t&sném okolf jejich vytstdnf do otvord, vyznadeny tim, Ze izolace drdtovych
vodi&l je v t&sném okol!f jejich vydst&ni do otvort chemicky odbourdvdna na ve vodé& rozpustné
fragmenty pisobenim reaktivniho &inidla na bé&zi vodného roztoku hydrazinu o koncentraci
v rozmezf 38 a% 64 & pfi teplot& v rozmezi 20 a% 80 °C po dobu 1 a% 15 minut.

2. Zpisob Upravy povrchu otvorid desek plosnych drdtovych spojd k pokoveni podlie bodu 1,
vyznaleny tim, e reaktivn{ &inidlo obsahuje p¥idavek hydroxidd alkalickych kovd nap¥iklad
KOH, NaOH v mnoZstvi aZ 50 %&.

3. zplsob Upravy povrchu otvori desek plo3nych drédtovych spojui k pokoveni podle bodu
1, 2, vyznaleny tim, %e reaktivni &inidlo obsahuje p¥fdavek organickych aminii, pfipadné&
jejich solf nebo hydroxidd, nap¥fklad etylendiamin, tetrametylamonium hydroxid v mnoZstvi
az 50 %.

4. Zpisob tpravy povrchu otvord desek ploZnych drdtovych spojd k pokoveni podle
bodu 1, 2, 3, vyzna&eny tim, %e plsobeni reaktivnfho &inidla se n&sledné& kombinuje s plisobenim
oxida¥nfho &inidla na b&zi vodného roztoku kysli&niku chromového nebo manganistanu draselného
s dobou plisobeni 1 a% 15 minut p¥i teplot& v rozmezi 20 aZ 80°.

Severografia, n. p., MOST Cena 2,40 Kis
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